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Opornik fotoelektryczny
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Wynalazek dotyczy konstrukcji opornikéw fo-
toelektrycznych sktadajgcych sie z nos$nika

i umieszczonej na nim warstwy poélprzewodniko-
wej, ktére sg w caloSci wmontowane w obudowe.
Tego rodzaju oporniki fotoelektryczne mogag byé
na przykiad wbudowane w obudowe szklang sub-
miniaturowych lamp elektronowych.

W znanych rozwigzaniach przewody doprowa-
dzajace prad przytwierdzano do warstwy pélprze-
wodnikowej za pomocg przewodzgcego spoiwa sre-
browego. Tego rodzaju polgczenie jest jednak elek-
trycznie i mechanicznie niezadawalajace. Mozna
wprawdzie niewystarczajgce przewodnictwo w
miejscach styku polepszyé przez pézniejsze powle-
kanie polgczen warstwa srebra, jednakze spoiwo
przywiera do warstwy poOlprzewodnikowej ze zbyt
malg sila.

W innych znanych rozwigzaniach w przypadku
opornikéw fotoelektrycznych majacych prostokat-
ny no$nik, przewody doprowadzajgce sa przymo-
cowane za pomocg tasm metalowych i zaciskéw.
Dobry styk elektryczny uzyskuje sie przez powle-
kanie polgczen warstwa srebra. W przypadku
okraglych mo$nikéw stosowano polgczenie za po-
mocy zaciské6w lub drutéw wlutowanych w szcze-
liny noénika.

W przypadku stosowania zacisk6w moZe przy
nagrzewaniu opornika wystepowaé na skutek réz-
nych wspélczynnikéw rozszerzalno$ci cieplnej nie-
kontrolowana zmiana opornosSci pomiedzy elek-
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trodami a tasmg metalowa. Przy wlutowywaniu
kotkébw w szczeliny okraglych nosnikéw trzeba
stosowaé chemikalia (cyne do lutowania i topni-
ki). Przy topieniu spoiwa cze$§é chemikalibw moze
przej$¢ w stan gazowy (stan pary) na skutek cze-
go istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia po-
wierzchni przewodnika. Ponadto podczas montazu
opornikéw wystepuje niebezpieczehistwo niezamie-
rzonego uszkodzenia zewnetrznych warstw pé6i-
przewodnika.

Zadaniem wynalazku jest uzyskanie dobrego
styku elektrycznego pomiedzy warstwg polprze-
wodnikowa i przewodami doprowadzajacymi prad
przy opornikach fotoelekirycznych wyzej opisa-
nego rodzaju. Zadaniem wynalazku jest réwniez
umozliwienie skr6cenia czasu montazu i zmniej-
szenie niebezpieczefistwa zanieczyszczenia war-
stwy polprzewodnikowej.

Cel ten wedlug wynalazku osiggnieto dzieki te-
mu, ze no$nik stanowi plyta ze szkla prasowane-
go, w ktéra sg wprasowane co najmniej dwa me-
talowe kolki. Po stronie na ktérej jest umiesz-
czona warstwa pOiprzewodnika kolki konczg sie
na poziomie powierzchni no$nika, a po drugiej
stronie tak daleko wystaja z noénika, Ze moga by¢
do nich przyspawane taémy lub druty metalowe
stuzace do doprowadzania pradu.

Rodzaj szkla stosowanego do wyrobu prasowanej
plytki oraz rodzaj metalu z ktérego sg wykona-
ne kolki powinny byé wzgledem siebie tak do-
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* ' Ryane druty lub ta$my, stanowiace przewody elek-

-3
brane, aby no$nik wraz z kolkami wytrzymywal
temperature do 650° bez pekania.

Na rysunku uwidoczniono schematycznie opor-
nik elektryczny wedlug wynalazku w przekroju.
Na rysunku liczba 1 oznaczono plytke ze szkla pra-
sowanego, w ktéra sg wprasowane dwa metalowe
kotki 2 i 3.

Na-' gébrnej powierzchni plytki 1, na ktérej jest
umieszczona nieuwidoczniona na rysunku war-
stwa pélprzewodnikowa, konce kotk6w 2 i 3 lezg na
tym samym poziomie co powierzchnia otytki 1, na-
tomiast na przeciwnej dolnej stronie wystajg one
tak dalece z plytki 1, ze mogg hyé do mich dospa-

tryczne.

Kolki sg osadzone w szkle pod ci$nieniem, przy
czym rodzaje szkla i metalu sa tak wzgledem sie-
bie dobrane, ptytka 1 wytrzymuje temperatury do
650° bez pekniecia.

Odprowadzanie elektronéw uwolnionych w war-
stwie pdlprzewodnikowej na skutek mapromienio-
wania nastepuje bezposrednio poprzez elektrody
do stron czolowych kolk6w metalowych. Styk war-
stwy péiprzewodnikowej z kolkami jest przy kon-
strukeji wedlug wynalazku duzo lepszy niz przy
zastosowaniu znanych rozwigzahn. Przez wyelimi-
nowanie warstwy srebra, cyny do lutowania i top-
nikébw eliminuje sie mozliwo§é zanieczyszczenia
warstwy pélprzewodnikowej chemikaliami.

Oporniki fotoelektryczne gotowe do whbudowa-
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nia w obudowe, na przyklad do wnetrza szklanej
obudowy lamp subminiaturowych, s§ w praypadku
konstrukeji wedlug wynalazku po przedniej stro-
nie wolne od jakiegokolwiek mechanicznego ob-
cigZenia i nie sg zanieczyszczone chemikaliami,
gdyz praewody elektryczne sa przyspawane po we-
wnetrznej stronie piytki no$nikowej do wystajg-
cych w niej metalowych kotkéw. Dzieki konstruk-
cji wedlug wynalazku zmniejsza sie ilo§é spawbw
a tym samym skraca wydatnie c¢zas montazu,
a tym samym znowu zmmiejsza sie mozliwo$¢ za-
nieczyszezenia opornika fotoelektrycznego.

Jak z powyzszego wynika w konstrukeji wedlug
wynalazku mozna ograniezyé do minimum szko-
dliwe oddzialywania na warstwe p6élprzewodni-
kowa.

Zastrzezenie patentowe

Opornik fotoelektryczny skladajacy sie z war-
stwy péiprzewodnikowej osadzonej na no$niku i
umieszczony w catkowicie okalajgcej go obudowie,
3z ktéorej wystaja obydwa elektryczne przewody,
znamjenny fym, ze no$nik stanowi plytka (1) ze
szkla prasowanego w ktéra sg wprasowane co naj-
mniej dwa metalowe kolki, (2), (3), koficzace sie
po stronie warstwy pélprzewodnikowej na pozio-
mie powierzchni no$nika, przy czym kolki te po
drugiej stronie wystaja z noénika.

ZG ,,Ruch” W-wa, zam. 467-66, naklad 390 egz.
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